
加工実験テキスト

「加工実験」は、下記の示すような２つのサブテーマに分かれる。安全教育と２つのサブテ

ーマを下記に示す日程で進める。

１．サブテーマ

（１）機械加工１

   内容：文鎮製作における旋盤加工とダイスによるねじ加工

   場所：ものづくり工房１F機械工房

   担当：石塚，吉田

（２）機械加工２

   内容：文鎮製作におけるフライス盤加工とボール盤加工，タップによるねじ加工

   場所：ものづくり工房１F機械工房

   担当：平田，立和名

２．加工実験で使用する装置と器具

  卓上旋盤，卓上フライス盤，卓上ボール盤，ダイス，タップ，定盤，ハイトゲージ

３．実験順序

第１週 第２週 第３週 第４週

α組 安全教育と事前

説明を班全員に

対して行う。

機械加工１ 機械加工２ レポート指導

２テーマ分の

レポートを完成

させてチェック

を受ける。

β組 機械加工 2 機械加工 1



























 


